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内容概要

　　本书介绍了TI公司AM37x／DM37x处理器的内核以及片上外围子系统的工作原理，并以Embest公
司的Devkit
8500开发套件为对象，介绍了AM37x／DM37x处理器上Android操作系统移植与应用开发的基本过程。

　　本书分12章，可以分为3个部分。
第一部分包括第1～4章，介绍了Cortex-A8处理器的内核结构和编程模型。
第二部分包括第5～8章，介绍AM37x／DM37x处理器上各子系统的工作原理。
第三部分包含第9～12章，介绍Android系统在AM37x／DM37x处理器上的移植和应用开发过程。

　　本书既可作为从事Cortex—A8处理器系统开发工程师的参考手册，也可作为高校嵌入式专业研究
生的参考书。
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章节摘录

版权页：   插图：   当系统发出CLKTOSPREQ信号之后，处理器进入低功耗状态之前，需要等待完成
的事件与WFI一样。
进入低功耗状态后，处理器将使CLKSTOPACK输出有效，以保证处理器和AXI接口处于空闲状态。
此时，APB PCLK域和AB ATCLK时钟域保持活跃。
 CLKSTOPREQ信号和CLKSTOPACK信号有效之间的周期数的下限为20个周期，没有上限；上限是访
问映射到AXI总线上最慢设备的延迟时间，是依赖于系统的。
在处理器将CLKSTOPACK置为有效后，将关闭整体结构的时钟门控。
但是，在整体结构时钟门控被完全关闭前，需等8个CLK周期。
 如图4—7所示，在关闭整体结构时钟门控后，系统将停止CLK；这样可以节省更多的功耗，但它是可
选的。
此外如图4—7所示，供电电压Vdd（）也可以降低，以节约能源。
但是，在整体结构时钟门控关闭前，CLK不能停止，在CLKSTOPACK被拉低后，它仍需要运行至少8
个周期。
 在整体结构时钟门控关闭后，系统将CLKSTOPREQ置为高电平，以能够将处理器保持在低功耗状态
下。
若系统让CLKSTOPREQ失效，则会导致整体结构时钟门控被打开；然后处理器将拉高CLKSTOPACK
响应之，并恢复指令执行。
CLKSTOPREQ信号失效和CLKSTOPACK信号失效之间的CLK周期数的上限是8。
 在驱动CLKSOTPREQ信号时，系统必须遵守协议规则的设置，否则处理器的行为时不可预测的。
规则如下： 如果CLKSTOPACK已处于高电子，CLKSTOPREQ不能从低过渡到高电平。
当CLKSTOPREQ处于高电平时，它必须保持为高电子，直到CLKSTOPACK变为高电平。
只有当CLKSTOPACK为高电平时，CLKSTOPREQ才能变为低电平。
 3.NEON或ETM单元级时钟门控 Cortex—A8处理器还支持处理器内部主要部件的时钟门控，比
如NEON单元、VFP协处理器和ETM模块。
 CP15.c1协处理器访问控制寄存器中的CP10和CP11位域可控制对NEON单元和VFP协处理器的访问。
复位时CP10和CP11位域将被清零，如果在流水线中没有NEON单元或VFP指令，则相应的时钟被禁止
以便降低功耗。
 可以将浮点异常寄存器FPEXC的允许位置为0，以禁用NEON单元和VFP协处理器。
 E丁M控制寄存器可以允许或禁止ETM。
CTI控制寄存器CTICONTROL中的全局允许位可以用来允许ETM时钟，但不包括ATB时钟ATCLK。
 4.DFF时钟门控 Cortex—A8处理器最小粒度的动态功耗控制是延迟触发器（DFF）级别的时钟门控。
这是隐式的设计，无需外部的支持。
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编辑推荐

《ARM Cortex-A8处理器原理与应用:基于TI AM37x/DM37x处理器》既可作为从事Cortex—A8处理器系
统开发工程师的参考手册，也可作为高校嵌入式专业研究生的参考书。
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